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Aktuelle Situation          www.telekom.de/netzausbau
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Aktuelle Situation          www.telekom.de/schneller
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Geplanter Eigenausbau 2024

•Gebäude ca.  5 900
•Haushalte ca. 13 000

•Baukosten ca. 20 Mio

•Planung 2023
•Vermarktung 2023/2024
•Bauausführung 2024
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Mindertiefe Bauweise
Welche Trenching-Verfahren setzen wir ein?

Trenchverfahren I II III IV V

Trenchherstellungstechnik: Sägen/Schleifen Sägen Fräsen

Fugen-/Schlitzbreite [cm]: 3-7 2-3 bis zu 3 6-13 14-22

Fugen-/Schlitztiefe [cm]: 7-12 20-30 30-50 bis 80

Oberflächenwiederherstellung
:

Zwei Komponenten 
Epoxidharz

Abhängig vom ausführenden 
Unternehmen, variiert zwischen 

Epoxidharz und Gussasphalt

Abhängig vom ausführenden 
Unternehmen Guss- oder Walzasphalt

Trenchverfahren I II III IV V

Trenchherstellungstechnik: Sägen/Schleifen Sägen Fräsen

Fugen-/Schlitzbreite [cm]: 3-7 2-3 bis zu 3 6-13 14-22

Fugen-/Schlitztiefe [cm]: 7-12 20-30 30-50 bis 80

Oberflächenwiederherstellung:
Zwei 
Komponenten 
Epoxidharz

Abhängig vom ausführenden 
Unternehmen, variiert zwischen 

Epoxidharz und Gussasphalt

Abhängig vom ausführenden 
Unternehmen Guss- oder Walzasphalt

Bevorzugte Verfahren
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PROJEKTABLAUF

Ausbaugebiet definieren

Planung / Projektierung

Kommunaler Angang

Inbetriebnahme

Vor - /Push Vermarktung

Bauausführung

Absichtserklärung



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

für weitere Fragen stehen wir
Ihnen gerne im persönlichen Gespräch zur Verfügung




